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MOTTO

Ya Rabb kami, janganlah Engkau Jjadikan hati kami condong
kepada kesesatan setelah Engkau memberi petunjuk kepada
kami, dan karuniakanlah kepada kami rahmat dari sisi Engkau,
karena sesungguhnya Engkaulah Maha Pemberi (Karunia).

(QS5. Al Imran : B)

Barangsiapa yang dikehendaki Allah (kesesatannya), niscaya
disesatkan-Nva. dan barangsiapa yang dikehendaki Allah
(untuk diberi-Nya petunjuk), niscaya Dia menjadikannya
berada di atas Jalan yang lurus.

(Q5. Al An"am : 39)

RKupersembahkan untuk :

Bapak & Ibhu tercinta, serta
saudara-saudaraku seaqidah yang
telah banyak membantuku.
Jazakumullahu khalran katsira.
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